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IPC-7351B konforme Bauteilerst
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* Die Bauteil Beschaffung wir im Zunehmenden Mal3e schwieriger. Es sind eine
Reihe von Bauteile Herstellern und Anbietern am Markt aktiv die fur Ihre
Kunden und Interessenten Online Bibliotheken anbieten.

* Es kommt vor das zwischen dem Hersteller und Anbieter unterschiedliche
Schaltplan Symbole und Footprint Symbole zur Verfliigungen gestellt werden.

* Insbesondere fiur die Footprint Symbole besteht die Mdglichkeit diese
gemald IPC-735x zu erhalten um diese direkt in lhren Designs verwenden zu
kdnnen.

* Gegebenen falls sind diese entsprechend lhren Firmen Internen Anforderung
anzupassen.

 Mit eCADSTAR 2023 ist es besonders einfach geworden Bauteile aus dem
Internet zu importieren und gegebenen falls anzupassen.

2 Zuken proprietary information, forwarding beyond the intended recipient(s) is not permitted © Zuken



Silkscreen Outline unter dem
Gehause, die nach dem
Zusammenbau nicht sichtbar ist?

Passt die Silkscreen Outline
Linienbreite zu lhrer Ublichen
Linienbreiter Ihrer Master-Library?

Wurde das Footprint mit lhrer
bevorzugten Einheit geliefert:

Metrisch, Mil, Zoll, Mikrometer?

Liegt der Footprint Nullpunkt auf Pin
1 oder in der Mitte oder versetzt?

Wird das Footprint mit der richtigen
Solder Mask geliefert?

Ist der Footprint IPC-7351B konform
oder wurde der Name dahingehend
verfalscht?

Oder hat der Lieferant die
urheberrechtlich geschitzte
Footprint-Naming Convention von
PCB Libraries, Inc. unter Verletzung
des Urheberrechts von PCB Libraries,
Inc. verwendet?

Sichtbare Polaritatsmarkierung fur
eine Inspektion nach der Montage?

Hat die Polaritatsmarkierung die
gewunschte GroRRe, Form und
Position?

Welche Design Rules wurden fur die
Berechnungen der PadgrofRen und
deren Abstandsverwendet?

Stimmen sie mit allen Footprints
desselben Anbieters Uberein?

Wurden die Pads fur Low-Profil-
Gehause unter dem Gehause
herausgeschnitten?

Wenn das Footprint eine Thermal
Tab hat, betragt die
Pastenmaskenreduzierung 60 %?

Haben die Offnungen der Paste Mask
einen Abstand von mindestens 0,20
zwischen ihnen?

Gibt es Component und Terminal
Outlines, so dass mann sehen kann
wo sich diese in Bezug auf das Pad-

Muster befinden?

Bieten die Terminal Outlines visuelle
Unterstutzung fur die Lotstellenziele
far Spitze, Ferse und Seite?

Entspricht das Pad Shape lhren
Unternehmensrichtlinien?

Rechteck, langlich, D-formig,
abgerundetes Rechteck?

Sind die Pad Stack Sizes auf 2 (0,01)
oder 3 Stellen (0,001) gerundet,
damit dieser zu Ihrer Master-Library
passen?

Wird das Footprint gleichen Zuges
mit einem 3D-Modell geliefert?

Wenn ich das CAD Tool tausche - wie
lange dauert das neue Erstellen der
bereits vorhandenen Footprints?

°
—0

@CADSTAR

Stellt die Kontur der Courtyard
Outline Ihre internen Richtlinien zur
Bauteilplatzierung richtig dar?

Der Courtyard Abstand fur
verschiedene Gehause kann
unterschiedlich sein und zwischen
0,70 mm und 1,00 mm liegen. Wurde
dies beachtet?

Haben sie das Footprint, welches Sie
gesucht haben?

Wenn nicht, wird es kostenlos in dem
Zeitrahmen erstellt, in dem Sie es
bendtigen?

Ist das Footprint in 3 Stufen fur die
niedrigste, nominelle und maximale
Dichte verfugbar?

Stimmt die Ausrichtung der
Nullkomponente (Position von Pin 1)
mit der Master-Library Uberein?

... and the saga continues!

Bei einem ublichen kostenlosen Footprint-Download erhalt man ein Solder Pattern,
welches nur Merkmale enthalt, die von irgendwem manuell erstellt wurden.
Man muss also alle gewlnschten Merkmale in dem eigenem CAD-Tool nachtragen.

Zuken proprietary information, forwarding beyond the intended recipient(s) is not permitted
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Internet trifft Desktop - ganz ohne Grenzen! Dienstleistungen

Nahtloses Suchen und Platzieren: Lokale Bibliothek

- =XPE
“~ SILICONEXPERT

 Online-Bibliotheken —
von Komponentenanbietern 2552 findchips

« Lokale Bibliotheken

@CADSTAR

{ut
leygtrﬁ% n

Parts kaufen oder anfordern: 3,),’_3-5’3 ! lrl]—lgar:tﬁe:/r?wn
«» LIDraries

« PCB Libraries Service |
« Verwaltung von BOMs und Preisen .{ | MOUSER

ELECTRONICS.

- Komponentenhersteller und -handler AVALLIED N\\TW
25amacsys
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Voreinstellung fur die Websuche
o 8 /./ @CA
O

Wahlen Sie in eCADSTAR ZGS lhren Wahlen Sie fur die Websuche Ihr
bevorzugten Online-Anbieter aus. gewunschtes Attribut aus. In der R
wahlt man an dieser Stelle die Part Nu

) StartPage L1 [ Library [ @ Web Lookup Prefer... £

Zuken Global Suppart / Web Lookup Preferences.
Web Lookup Preferences
Please select your prefemred Web Lookup vendor:
fﬁ . Product Settings
Electronic Componant Distributor
Vendar Name Region / Language Supported Services
Pricing  Purchasing  Availability  Datasheet  Library Data Download Display Settings Search ‘o erty
[ nuseol u : o o © o C Canvas Information prop
Allied Electranics. Graphlcs o Use part name
AW e~ © [ © L] ] i i i
View Operation (®) Use attribute
Arrow Electronics
Advanced
= — el ® @ @ @ Analysis
Digi-Key Part Number
3D
wosen o © © ® ® . Manufacturer
& rdiect Updates and User Experience 'wu 3U'e' Part Numb
Mouser Electranics anufacturer Part Number
Libra
s Camany . o o © ® ° = eb?j u Vendor Name
e 00
s e ; P Vendor Reference
v ompoes et m:’w R Enwronmerft Tolerance
Pricing  Purchasing  Availability  Datashest  Library Data Download Mouse Settlngs Wattage
#13 Findchips e o © ] © License Settings Operating Frequency
(ndirect .
Findchips e Voltage Rating
©Flsamacsys hua e o L] o © Current Rating
SamacSys e e
WSnapEDA [ L] L] (] e
indirect)
SnapEDA ‘ '
S, e o © ] ©
(indirect)
Ultra Librarian

N\ 0
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Die in eCADSTAR integrierte SamacSys Webseite ermoglicht Innen kostenlos nach verfugbaren

Bauteilen zu suchen.

— Es werden Parts, Symbols, Footprints,
3D-Steps und Datenblatter Angeboten.

— Falls eine Bauteil nicht gefunden wird,

kann dieses kostenlos beantragt
werden. In der Regel betragt die

Wartezeit circa 24 bis 48 Stunden.
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— with ——

Confiden
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r Order
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*EEOR
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Howi to use our m s f . Clic
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Websuche - Beispiel: SamacSys - Components search
o g ! g /./ @CAD

Eine Suche nach der Part Number ,SN74LS00" listet mehrere Ergebnisse:

BUdo-cX@A® L@ X :“EIRFAN ~ Edltor - (Workspsce_SCM_PCB o
Back rumsu-uln op @mm HM- Openin Gw.h
NMgdm Undo | Duplay b

G Start Page h.wu B Woining Desigrn/0os (] @ Zuken Search Results £
[Search for: Parts.

TR B .
Part Class: (Al ==

Part Name: [SN74LS00

T zukeny Mumen | Hinweis: In der zweiten Spalte wir
in stock

Qualitat der Bauteile gekennzeich

::: Components matching your search: SN74LS00
e | e e | o _— Confidence Metric.
P Eo; . o —— C0=Commun!ty contr!bution (no other users)
= | C1l=Community contribution (used by at least 1 other)

Instruments

C2=Manufacturer supplied model
o hla NAND Gate 4-Element 2-IN Bipolar 8-Pin SOP T/R ey o SN7ALS00PSRGA C3=C0mmunity CheCKed

oy ﬁ c3 |r NAND Gate 4-Element 2-IN Bipolar 14-Pin SOIC T/R [nstTreuxr:Znts N74] C4=In ho.lee wrltten
| CS5=Machine generated
- ﬁi c3 Quad 2-input positive-NAND gates e . SN74LSO0DER

C6 Manufacturer Approved.

Tavac

- Ei PDF Texas
3D) - SN74LS00PSR
N 3 = Gates and Inverters SOIC-8_208mil RoHS Instruments 4
Fl ﬁi " Texas :
v c3 3L Gates and Inverters SOIC-14_150mil RoHS Instruments
. ___________________| 3
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Websuche - Beispiel: SamacSys - Objekte

Das richtige Bauteil kann auf verschiedenste Weisen bestimmt werden:
» Durch das Vergleichen der Part Number, des Datenblatts und dem 3D-Modell.

Components matching your search: SN741S00
Image ECAD Model | 3D D.S. Description Manufacturer Compare Prices / Stock
£ & PDF . ) . y ccnD - ‘ i
1 L3 3 IC GATE NAND 4CH 2-INP 14-SSOI¥ Texas Instruments SN74LS00DBRE4
[T
T i
-~ - > el POF - . . . ,
. 3 IC GATE NAND 4CH 2-INP 14DIF Texas Instruments SN74LSO00NG4 —
[T l‘ " 1‘
] SN5400, SN54L.S00, SN54S00
SN7400, SN74LS00, SN74500
Ubrary Data QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-NAND GATES
S_DLSUZS - DECEMBER 1983 — REV\SE) MARCH 1988
Library Mapping File: ® Package Options Include Plastic *“Small SN5400 . . . J PACKAGE
v Automatically merge library data when download finishes S:‘:"';:: ::::;::; : :f,‘:apr:::ﬁih:‘: :::::r,:ic snamméuﬁrms?? N ;’;gxn‘l:;vsucmse
DIPs SN74LS00, SN74S00 . . . D OR N PACKAGE
a (TOP VIEW)
Y v ® Dependable Texas Instr Quality an
¢ DSA-714292 pdf ot oo % e
https//datasheet. datasheetarchive comyoriginals/distributors description B : :
2 These devices contain fourindependent Z-inpur- heY
NAND gates. H3a
Open Open Folder Remove The SN5400, SN54LS00, and SN54S00 are pav
characterized for operation over the full military
temperature range of —55°C to 125°C. The SN5400 . . . W PACKAGE
SN7400, SN74LS00, and SN74S00 are (TOP VIEW)
characterized for operation from 0°C to 70°C. e
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Websuche - Beispiel: SamacSys - Datei Download

N\ ©

Die ausgewahlten Inhalte werden als ZIP-Datei heruntergeladen.
— Die anschlieBende Weiterverarbeitung kann per Klick automatisiert werden.

SN74LSO00DBRE4 - SSOP

SN74LSO0ODBRE4 - Texas Instruments

Download PCB Footprints and Schematic Symbols - FREE
SN74LSO00DBRE4 - Texas Instruments - Image | Symbol | PCB Footprint | 3D Models

oc// @CADS

. Download Requested X
/ |(‘ _ Download requested:

C:/Users/Kluwetasch/Downloads/
LIB_SN74LSO0DBRE4.zip

What would you like to do?

Open H Save || SaveAs H Cancel

i 14

2 1A VCC 13 - . Download Manager ?
1B A4A —= 13

3 12

2 1% 4B 11 - Library Data
— 28 ay o Ll

2 10 10 Library Mapping File: [S ecify library mapping file
—62B 3A|I ry Mapping File: Specify library mapping

q 2Y 3B 3 - Automatically merge library data when download finishes
— GND 3Y — .

Click to zoom Click to zoom Click to view in 3D LIB_SN74LSO0DBREA4.zip
" https://zuken.componentsearchengine.com/ga/model.php?p
Merge failed
Merge Open Folder Remove
—\ .
9 Zuken proprietary information, forwarding beyond the intended recipient(s) is not permitted © Zuken
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Die enthaltenen Informationen werden in einem Fenster zur manuellen Bestatigung
zusammengefasst, bevor diese per ,,Merge“-Befehl weiterverarbeitet werden.

eCADSTAR - Library Merge Prozess
y VIETE /./ eCADS
O

I Library Merge Confirmation [ LIB_SN74LS00DBRE4 | ? X I Library Magping rooX Il oownload Manager ?

B : Library Mapping File: k_Data\eCADSTAR\Training_202Z\Deﬁnition\Mapping\Samaﬁys\Training_ubrary_Map_VOU.Iihmad‘

lerary ol Footprint Layer Mapping ub{al’y Dau

SN74LS00DBRE4 . Source Layer Name Layer Type Destination Layer Name Action
8 Condotr o e Mo o Top Library Mapping File: (nacSys\Training Library_Map V00 libmap| |...

Footprints 2 Inner Conductor Inner Map to Inner. s o
3 Bottom Conductor Bottom_Elec Map to Bottom_Elec. Ammmuy mge m’y dau m dm'oad ﬁm

SOIC127P780X200-14N 4 Silk-Top Symbol mark Top_Silk Map to Top_Silk.

Padstacks 5 Silk.-smom Symbol m.arlc Boﬂnm_‘Si\k Map to smm_st. a{ UB_SN7 4LSOODBRE4.Zi p
6 Resist-Top Solder resist Top_Resist Map to Top_Resist.

1825 70 7 Resist-Bottom Solder resist Bottom _Resist Map to Bottorn_Resist. " httpsy//zuken.componentsearchengine.com/ga/model.php?p

- 8 MetalMask-Top Metal mask Top_Paste Map to Top_Paste. oy z

Pads 9 MetalMask-Bottom  Metal mask Bottom_Paste Map to Bottom_Paste. vierge compete
10 CompArea-Top Compoenent area Top_Placement Map to Top_Placement.

1825 70 11 CompArea-Bottom Component area Bottom_Placement Map to Bottom_Placement. Open Folder Remove

- 12 Top_Assembly Symbol mark Top_Assembly Map to Top_Assembly.

3D Models 13 Bottom_Assembly Symbol mark Bottom_Assembly Map to Bottom_Assembly. G‘ DSA.714292.pdf
14 Hole Hole Hole Map to Hole. 0P

chipsprt https//datasheet.datasheetarchive.com/originals/distributors

A x|

N Source Attribute Name Attribute Type Destination Attribute Name Action
" . - o . B . . N /i » Manufacturer_Name Text Manufacturer Map to Manufactu
Library Mapping File: I:ADSTAR\Tra|n|n972022\Deﬁn|t|0n\Mapp|ng\SamacSys\Tra|n|nglebrarnyapﬁVOD.llbmap - » — Manufacturers Part Number | S Opa\ oPen Folder Remove
Merge | ‘ Cancel 3 Mouser_Part Number Text [x] Discard item.

4 Mouser_Price/Stock Text [x] Discard item.
5 Arrow_Part_Number Text [x] Discard item.
& Arrow_Price/Stock Text Q Discard item.
7 Datasheet_Link Text link_Datasheet Create link_Datash

‘ Layer und Attribut Mapping —O

—\ Save | Saveas.. | oK | Cancel
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N\ ©

Das heruntergeladene SamacSys Bauteil wird jetzt in der eCADSTAR Library Ubersicht gelis

eCADSTAR - Neues Bauteil in der Library //
@CADS
O

) StartPage () B Library* ) @ SN74LSOODBRE4-T.. [}
Parts  Footprints ~ Symbols
Part Name Part Type Description ~
30206 A4S 2044 200 P A6 Do Cann S ATin Sl Rlatin gl OAEMS 2
» SN74LSO0DBRE4 General IC GATE NAND 4CH 2-INP 14-SSOP
0603YC473KAT4A General Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 16V .047uF X7R 060
04023C104KAT2A General Capacitor X7R Dielectric, 04023C104KAT2A, 0.1uF
06031A100JAT2A General AVX - 06031A100JAT2A - CAP, MLCC, COG/NPO, 10PF, 100V, 0603
0022272061 General KKR 254 Wire-to-Board Header, Vertical, with Friction Lock, 6 Circuits,
0039301060 General Mini-Fit Jr. Header, Dual Row, Right Angle, with Snap-in Plastic Peg PC
0436500213 General Micro-Fit 3.0TM Right Angle Header, 3.00mm Pitch, Single Row, 2 Circ
ABS07-32.768kHz General 32.768kHz SMD Low Profile Crystal ALL v
AC05000001002JAC00 General Resistor 5W Axial 10K
AC05000005001JAC00 General Resistor 5W Axial 5K
AH316M245001 General Chip Antenna Mono Pole 2400-2500 MHz )
B3S-1000 General B3S Sealed Tactile Switch (SMT)
C1005X5R1A104K General MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS , 100nF !_; 1A VCC %«
CAY10-360J4LF General 4 x Resistor Network Array 36R0 5% — 1 B 4 A —
CAY10-912J4LF General 4 x Resistor Network Array 9K1 5% ,_3 L
CBR04C609B1GAC General Surface Mount Multilayer Ceramic Capacitors (SMD MLCCs) for High F 4 1Y 4B 1 1
CCO0402DRNPOIBNSR1 General Chip Multilayer Ceramic Capacitors for General Purpose, 5.1pF 50V 5 ZA 4Y 1 0
CC0402JRNPO9IBN180 General SURFACE-MOUNT CERAMIC MULTILAYER CAPACITORS, 18pF ”_6 2B 3A 9_"(
CC0402JRNPO9BN330 General SURFACE-MOUNT CERAMIC MULTILAYER CAPACITORS, 33pF "_7 2Y 3B T
CC0402JRNPO9IBNB20 General SURFACE-MOUNT CERAMIC MULTILAYER CAPACITORS, 82pF =1 GND Yr—
CCO402KRX7R9BB152 General SURFACE-MOUNT CERAMIC MULTILAYER CAPACITORS General Purpc ¥
: : SN74LS00DBRE4

N\ o
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Wahrend des Imports werden alle erforderlichen Informationen zu Daal . GatesP s rpertes  SPCE

Gate + Pin Equivalents

dem Part automatisch hinterlegt. B o NS

(O symbol Pin 1: 1A (BIDIRECT) : Footprint Pin 1
O Symbol Pin 2 : 1B (BIDIRECT) : Footprint Pin 2
() Symbol Pin 3 : 1Y (BIDIRECT) : Footprint Pin 3
() Symbol Pin 4 : 2A (BIDIRECT) : Footprint Pin 4
O Symbol Pin 5 : 2B (BIDIRECT) : Footprint Pin 5
() Symbol Pin 6 : 2 (BIDIRECT) : Footprint Pin 6

eCADSTAR - Informationen zu dem Part
/47 @CAD
O

O Symbol Pin 8 : VCC (BIDIRECT) : Footprint Pin 14
Detail  Gate+Pin Equivalents  Properties  SPICE () Symbol Pin 9 : 4A (BIDIRECT) : Footprint Pin 13
) . O Symbol Pin 10 : 4B (BIDIRECT) : Footprint Pin 12
Part Information Pin Assignment (O Symbol Pin 11 : 4 (BIDIRECT) : Footprint Pin 11
® General O Jumper (O Star Point Fin Count: (O Symbol Pin 12 : 3A (BIDIRECT) : Footprint Pin 10
Reference Designator Prefix Footprint ... Label  Circuit Label Type Gate Symbol Pin  Gate Label Signal O Symbol Pin 13 : 3B (BIDIRECT) : Footprint Pin 9
i | 4 () Symbol Pin 14 : 3Y (BIDIRECT) : Footprint Pin 8
7 1 1A BIDIRECT 1 1 -
Part Class: 2 1B BIDIRECT 1 2
| 4 3 1Y BIDIRECT 1 3
Detail  Gate+Pin Equivalents  Properties  SPICE
- 4 2A BIDIRECT 1 4
Description: 5 28 BIDIRECT 1 5 i
Data Properties System Part Attributes
|iC GATE NAND 4cH 2-INP 14-550P | 6 2y BIDIRECT 1 6 Name
. 7 GND BIDIRECT 1 7 » Created By Kluwetasch >
Footprint Py - BIDIRECT 4 14 1 14 Created Date  05.06.2022 23:02:12 Value
S0IC 27|>7s|:»c2|;:;ﬂmE e i 33 SIDIRECT ! = 2 1A vCC 13 e S Device Type Active
D( IC1 14N R v 10 34 BIDIRECT J 12 —— 1B 4A . Modified Date 28.04.2021 06:25:50 Passive Type Undefined
" 4y BIDIRECT 1 11 3 12 = Y s
Symbols 12 4 BIDIRECT 1 10 4 1Y 4B 11 ;::u‘?"“’"“ — =
S 13 - BOIRECT 1 9 5 | 2A AT i UseinSchematic ¥ES
12 vee BIDIRECT 1 8 . {2eproved ] = S
Gate Name Alter 6 2 B 3A g P Use in Layout YES
" 7Y 3B Use in Parts List YES
1 SN74LSO0DBRE4 7 8 =
G N D 3Y Part Heights User Part Attributes
Name
U T » <Filter> g
Manufacturer Texas Instruments.
| Manufacturer Part Number
v Vendor Name
Vendor Reference
Tolerance
Wattage

N\ o
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eCADSTAR - Symbol, Footprint und 3D-Model | T
/ ' @CADSTAR

Das Symbol: Das Footprint: Das 3D-Modell:

{4 Start Page B Library © SN74LS00DBRE - T. N B %] atp bt @ x . @ SNTALSOODGRES - T. B SH74LS00DBREA B SN74LS0009REA"

& socirmonon w0« Wil e @ SN74LSO0DBREA - T.. SN74LSO0DBREA SN74LSO0DBREA* SOIC127P780X200-14N* £ | 4+

@Reference Designator P s & sy og 2
@Part Name ::;:du;mmmusoz:u Tov- & = o
Maodified . 28.04.2021 054353 for Paske b2 | o
@Pin Number . @Pin Number mway O . HEE
@Pin Number | @®@®ibababel “Gpin Number — HEE
@Pin Number_| @@®ibababel " pin Number e E— —— HE
@Pin Number | @®@®ibabebel “gpin Number =
@Pin Number | @@®ibabebel "G pin Number ‘i (m G
i Q@Bwinababel 5 p; s |t e _
@Pln Num ;)er PlnsNumber 09,06 115 2011 222 Illu\n|)l'\m~‘ﬂwlfu. , ?
= @@ﬁ’itﬁ eI — TAVCIGISTGW cloamunecsor-s |8 Manufacturing Drawing Dg o
@Pin Number ibab Pin,;Number | o LR LT
@@?'tﬂ'ﬂbel OUMATOOWIZA | AVX- O03IATOOIATZA - | £ Layorlop. Assemby] ]
IE > 5 Layer Set a
Burnber of ps 1

1 @S
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SamacSys - Vom Download in den Schaltplan

\ ©

werden, woraufhin es automatisch auch in die eCADSTAR Library eingeflgt wird.

S o

I B

eCADSTAR Schematic Editor - (Workspace_SCM_PCB_LIB-2021-2022-03) - [ Zuken Search Results )

O// @CADSTA

Das komplette Part kann direkt aus dem Download heraus in den Schaltplan eingefligt

- ®,Zoom In S Undo S Tab List = [ Close
; rn::mn:n:sn :n(p Stnen | &l Lm@agenfm ﬁ cgin Group =i
. - - o [QReset Zoom Manager  Within Page Default Browser o Whed
Navigation Zoom Undo Display Toals Tab
1t Start Page [ Training_Design/001 [} Training Design/006* (] @ Zuken Search Results [] @ SN74LS08DG4 - Tex.. [} @ SN741508DG4 - Tex.. L] @

searchfor: [Pats - [ [ ¥ @ ©

Part Class: (All e . ‘ E

Part Name: [SN741508

Attribute Filter
Tolerance
vlue EV charging, telematics
-~ Ad » ]
LUKEN SiC for automotive design
-
Part Name Description
Searching for parts matching SN74LS08...
Components matching your search: SN74LS08
ECAD R Compare Prices /
Image Model | 3D | D:S. Description Manufacturer Stock
T > # AND Gate 4-Element 2-IN Bipolar 14-Pin SOIC Tube " Jexas SN74LS08DG4
nstruments
- PDF : R R Texas
h # Logic Gates Quadruple 2-Input Positive-AND Gates et rranits SN74LS08DE4
= D 3 # AND Gate 4-Element 2-IN Bipolar 14-Pin SOIC T/R Texas SN74LS08DRE4
Instruments

SN74LS08DG4 - Texas Instruments

Download PCB Footprints and Schematic Symbols - FREE

SN74LS08DG4 - Texas Instruments - Image | Symbol | PCB Footprint | 3D Models

MEMBERS

FREE DOWNLOAD

1|, . 14 2
—— 1A vee 3
= 1B 4B 5
—1Y 47 ==
g 4 f 2A 4y %
. = 2B 3B
4 =1 2Y 35
—— GND 3y —
Click to zoom

Click to zoom
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@CADSTA

Nach einem Download wahlt man fur die direkte Verwendung in dem Fenster den Befehl
,Open” aus, woraufhin nur noch die Mapping-Datei bestatigt werden muss und das Bauteil

direkt im Schaltplan erscheint.

Library Mapping File: STAR\Training\Definition\Mapping\SamacSys\Training_eCADSTAR 2019 LibraryMapfile_v01.libmap| ...

Footprint Layer Mapping

Source Layer Name Layer Type Destination Layer Name
» Top Conductor Top_Elec
2 Inner Conductor Inner
3 Bottom Conductor Bottom_Elec
4 Silk-Top Symbol mark Top._Silk
Download Requested X 5 Silk-Bottom Symbol mark Bottom Silk
6 Resist-Top Solder resist Top_Resist
| Pownload requested: 7 Resist-Bottom Solder resist Bottom_Resist
C:/Users/Kluwetasch/Downloads 8 MetalMask-Top Metal mask Top_Paste
\LIB_SNT4LS08DGA4(2).zip 9 MetalMask-Bottom Metal mask Bottom _Paste

10 CompArea-Top Component area Top_Placement

What would you like to do?
Attribute Mapping
Save Savehs | Cancel

Source Attribute Name Attribute Type

» Manufacturer_ Name Text Manufacturer

2 Manufacturer_Part Number Text

3 Mouser_Part Number Text Q
4 Mouser_Price/Stock Text [x)
5 Arrow_Part Number Text [x]
6 Arrow_Price/Stock Text Q
7 Datasheet_Link Text link_Datasheet

Save Save as...

15 Zuken proprietary information, forwarding beyond the intended recipient(s) is not permitted

Destination Attribute Name

Manufacturers_Part_ Number

Library Searcher @ x|
Search for: Parts ¥ 7 @ @
— Part Class: (All) %

Action ~
Map to Top_Elec.

Part Name: |SN74LS08

Map to Inner.

Map to Bottom_Elec.
Map to Top_Silk.
Map to Bottom_Silk.

Attribute Filter

Tolerance

Map to Top_Resist.
P op T Value

Map to Bottom_Resist.

Map to Top_Paste.

Map to Bottom_Paste.

Map to Top_Placement. v

Action
Map to Manufactu

Map to Manufactu Part Name Description
Discard item.
Discard item.
Discard item.
Discard item.

Map to link_Datas

OK Cancel

{7 Start Page Training_Design/001 Training_Design/006* ] @ SN74

SRECITY 2 REsIEHVIHErE 2 CONiEGHENSOERErated)

Part name:

SN74LS08DG4 =

Select design part...
SN74LS08DG4

Symbol alternate: [{MSHIE)

Symbol name:

Gate number: Gate1 :SN74LS08DG4
Range:
Reference:

Add Power Box:

Flip horizontally:
Rotation step:
Bit count:

Scale:

Specify color:

© Zuken ‘ > ) LN
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@CADSTAR

PCB Footprint Expert - CAD Outputs

LZURKCEN

cadence = 1B IEMEN
Allegro @CADST. R S Boam‘cation S
OrCAD PCB CR-5000

OrCAD Layout CR-8000

PULSONIX ﬁ{f'

< SoIoPCB -

Design Softwar

\ Expedition / Xpedition
PADS Layout
] | 7™ 2 PROTEUS

\‘
RS

DESIGNSPARK

‘ﬂ//‘

TARGET

é NOVARM

Eag'e % DIPTRACE
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@CADSTAR

3D Modell Kontur 0.12mm Silk zu

i ; maximale BauteilgroBe Pad-Abstand fiir die DRC-Priifung
Silkscreen Pin 1

Polaritatsmarkierung Thermal Pad

Assembly Pin 1 /
Polaritatsmarkierung \\ 2.00 mm Thermal zu
K ich Pinl \( l 17 Pad-Abstand DRC-Priifung
ennzeichnung von Pin \
OO (ol
C) r 0.15mm Land to Land zu

Abstand DRC-Prifung

nach der Montage

Standard 1:1 Skalierung

(s
(=)
fur die Pasten Maske 4’@
(@mio

an allen Terminal-Pads

D\ Perfekte IPC

Pad-GroRen-Berechnung
Flaichenmittelpunkt —

D (D \ 2 Ref Des — Silkscreen &

Assembly - Zeichnung

75um Solder Mask / Jv\
. .. . { i) | 9
Autwettung firale Pins 0 G U G G 8 G G‘\ | Linienbreite 0,12 mm

sichtbar nach der

50% Pasten Maske Montage
Reduzifzrung aufei . IPC Placement Courtyard Assembly Linienbreite Nominal or
Thermal-Padflache aufgeteilt Externe Begrenzung mit 0,2 mm Maximal Body w/0.1mm
in z.B. vier Quadrate Linienbreite
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PCB Footprint Expert - Ubersicht

Benutzer- und firmenspezifische
Einstellungen und Regeln:

Imperial oder Metrisch
Pad Formen

Bauteil Rotationen
Lotempfehlungen
Linienbreiten

DRC Regeln

Richtlinien und Toleranzen
Polaritatsmarkierung

und viele mehr ...

SEENERNENIN N KX

Automatisch: 3D STEP Modelle
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Y08
™ Libraries

PCB Footprint
EXPERT

version 2022

Advanced CAD Lepp™™

o Technology
High-Resoluti 9
Effortlessiy ¢, tion Jum

calculations
:rs top quality pcg libraries
mvc.‘/ 9nd on-budger Projects v

"Mize quality ong e,‘j::xenr/ v

1EC P
1PC-7351

' 5 IPC-1-5T0-001
Cre . IEC 61138

1888

T

25 CAD Outputs

= O

eCADSTAR

Example Board Layout Example Stencil Design
(Note E)
Rl
Note D - 1
| J U
oY ‘ :u:aif' P
> |° . °la oot
O 21 3B 0.7
-
— . —1| 2
:

FPX File
Component
Dimensions

luad Flat No-Lead (QFN with Tab) - QFNSOPS00X400X80-2¢
COMPONENT DIMENSIONS (Unis - Millmater)

AR [DD‘H -
\: e— ELULLILL LI T
o ) =
;
L

= |
= o E2E

= ¢ =
| (W NN

o bpdb o g

[Lead Shape OShape
Pin Package B3
| P Sice D I
Pins Side E 0
[Pache =3
T [ Nem. [ Max
| | 080
D [oz0 o028 030
1 IEES |
[0 Ta% 500 510
02— | [ass
[E 3% I [0
E2 258
I o3 o0 [os0
[r | laos |
Dokumentation
[ ( r
N y ) -
© Zuken & LN
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Drafting Options
Silkscreen Outline Line Width
Silkscreen Outline Polarity Marker
Map Silkscreen to Nom or Max Body
Silkscreen to Land (Pad) Clearance
Silkscreen Place Round-off
Silkscreen Ref Des Height
Assembly Outline Line Width
Assembly Outline Polarity Marker
Map Assembly to Nom or Max Body
Assembly Outline Place Round-off
Assembly Ref Des Min/Max Heights
Courtyard Line Width
3D Model Colors

YV V V V V VY V V V V V VYV VY
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@CADSTAR

Design Rule Options
Metric, Mils, Micrometers, Inch
3-Tier Environment or User
Pad Shape - Rectangle, Oblong, D-shape
Land to Land Clearance Min.
Land to Thermal Pad Clearance
Gang Mask Contour or Block
Minimum Pad Trim Height
Rounded Rectangle % of Width
Rounded Rectangle Max Radius
Rounded Rectangle Round-off
Solder/Paste Mask Over/Under
Thermal Paste Mask Reduction
Local Fiducial Sizes & Min Pitch

© Zuken



PCB Footprint Expert - Optionen
g e R @CADSTA

Damit der Anwender die automatisierte IPC-konforme Bauteilerstellung dem Kundenwunsch
angleichen kann, kbnnen verschiedenste Optionen manuell angepasst werden.

Footprint Expert Options X SMD Pad Stack Rules Drafting Assembly Outlines and Text
File Silkscreen Outlines and Text
Calculator Options Console Options Density Level Most (M Outline Width 0.12
o Ort e ty (M)
Console Design Restore Defaults Solder and Paste Masks Outline Width 0.15 . e
SMD Pad Stack Rules - . Map Outline to Body Maximum v
Drafting Units  [Mismeters = Minimum Gang Solder Mask Web 0.075 Clearance to Pads 0.15
Fiducals Dadk ) . S oo [—
30 Colors Sve:l:;::::?a‘miam Gang Solder Mask Shape > Map Outline to Body Maximum v Ref. Des. Height Minimum 0.50
= Component . . ; :
e ki e — = o = S 0.00 Reference Designator Height 1.50 Ref. Des. Height Maximum 2.00
Solder Mask Annular Expansion (+/-
Ball Grid Array (BGA) = 3070 313 404 i i Pin 1 Marker Size Not L. Th 0.60
Mimum [ 2 o [ 0 o 3 > in 1 Marker Size Not Larger Than... X ;
Column Grid Aray (CGA) g ——x 3 Paste Mask Annular Expansion (+/- 0.00 Ref. Des. Width (% of Height) 10 %
Land Grid Array (LGA) mawmen [373F [0 F 4 F [ 2 P (45 r Pin 1 Marker Size Not Smaller Than... 0.60
Capacitor, Aluminum Electrolytic In displayed numbers, traiing zeros are suppressed between Paste Mask (% of Pad Size 100 % 3 3 v
- utline to Footprin!
o the Minnum and Masimu voes . A
e » 10 oo Msohred 1o 1he Mevdnum ke Set SM grid array options in Terminal Density Settings Density Level Nominal (N) Add Ref. Des. to Footprint 2
Dual Flat No-Lead (OFN) Calcutated Footprint Outline Width 0.12 ] ) )
i Units o um e omi Comer Rounding Clearance to Pads AXP] Add Polarity Indicators to Footprint [v
o ip Carrier . . . . .
Metal Electrode Leadiess Face (MELF) padsze | 3 H| o H| 4 H| 1 4 i " " X o5 . : .
gdﬂf‘f&g‘ . N oI A+ 3 3 Corner Radius Size (% of Pad Width) % Map Outline to Body Maximum Courtyard Outlines
scillator, Comer Concave SO . .
Oscilltor, J-Lead Pitch values are not subject to placement accuracy kmits. Corner Radius Size Limit 0.20 Reference Designator Height 1.20 T W
Osailator, L-Bend Pin 1 Marker Size Not Larger Than... 0.50 ’
Oscillator, Side Concave 5
Ptasic Loaded Chip Carier (PLCC) Create Footprint Name Using (Units)  [Milimeters ~] Manufacturing Tolerances Pin 1 Marker Size Not Smaller Than... 0.50 Expand Courtyard to Include Silkscreen v
ORI s O N Create Pad Stack Name Using (Ut aimaters =] Fabrication Tolerance (<) 0.05 Apply Courtyard Excess Optionto Body | Yes
pply Courtyard Excess Option to v
bk Pt i Fo0lexink Nasaing Copyentor L Lraias = Placement Tolerance (*) 0.025 Density Level Least (L) i
zma: &xna :I:l ngf C(Ssoé);l;: FS:;FL) Density Level (Suffix) [teasty ] Outline Width 0.10 Apply Courtyard Excess Option to Pads Yes v
mall Outine Pkg (SOIC, SOP, Loast (L e 2 o
Small Outine J-Lead (SOJ) Overwrite pwmna, o Minimum Trim and Spacings Clearance to Pads 0.10 Contoured Outline |7
Small Outine L-Lead (SOL) Most (M) e : -
il Ot P %" Inciude Sutfixin Footprint Name Minimum Pad to Pad 0.15 Map Outline to Body Maximum ~ ~ . .
T s ) Minimum Contour Cut-in Ga 5.00
- m;mzlﬁme (rapssir N f Corats Skiu e Minimum Pad to Thermal Tab ’W Reference Designator Height ’r P i
ped (7 otmst ress Mo Pl ok Pin 1 Marker Size Not Larger Th 0.40 Add Outiine to Footprint v
Crystal (HC49) [~ Generate Through-hole Paste Mask Minimum Trim Standoff Height 0.03 in larker Size Not Larger Than... . p
g . ) o — - : g
?:;:;‘::‘:::’2‘;2;5:;&::5“5” Library Files [Restore Defaults | Pin 1 Marker Size Not Smaller Than... . Add Origin Crosshair to Footprint 2
Mounting Hole Default Library: Thermal Tabs Y <
v
Through-Hole Oscitator [C:Program Files (x86)IPCB Libranes\Footprint Expert 2022 CLOUD Libranes\Sample fpx = = 0.00 All Densil Add Ong'n Ta"get to Footpnnt I—
) +/- . ensity Levels
::a iﬁﬁ%ﬁ? R Lo Thermal Tab Solder Mask Expansion (+/-) R, Do Wit (% of Hoiet m " o -
Single In-Line Package (SIP) [C\Program Files (x86)PCB Librarnies Footprint Expert 2022 CLOUDILibraries =il Thermal Tab Pattern Defined Solder Mask m QUGG LR bt = Component and Terminal Outlines
T0-92 Backup Library Files Directory: o Add Outline to Footprint v
50 1
;g g:m i el [CiProgran Flos (@603 Uinares Fooipint Experl 2022 CLOUDrarosBackups = Thermal Tab Paste Mask (%) - % Add Ref. Des. 1o Footprint F Component Outline Width 0.025
Wl T 3] Maxmum Number of Backups per Library (imit 10) Thermal Tab Minimum Pattern Space 20 Allow Alternate Outline (when geometry ¥ Include Outline in CAD Output v
& SM Grid Array [NewPas  Default Library Name for Mult-Part Buid: is too small for default outline) . .
& Sutaco Mount = = ° i SMD and TH Miscellaneous S — Terminal Outiine Width 0.025
Through-Hole Layers Restore Defaults | Autogenerate Pin 1 Indicator Line .
- . Alpha eric v (not for parts with under-body terminals) z g
Units: Millimeters | Density Level: Least (1) Option Source: C:\Program Files (x86)\PCB Libraries\Footprint Expert 2022 C..\CSK_ Optionen.opt Cathode/Anode Pin Names PLAICINGG Include Terminals in CAD Output v

20 Zuken proprietary information, forwarding beyond the intended recipient(s) is not permitted

© Zuken




Richtlinien fur Zeichnungselemente

o f

‘_ _l » Legend* Kontur und Polaritatsmarkierung
» Assembly Kontur und Polaritatsmarkierung
‘ » Courtyard Kontur
@ » Land Pattern Nullpunktkennzeichnung

> Bauteil Kontur

» Anschlusspunkt Kontur

* Legend = Silkscreen
_\ IPC-T-50) Terms and Definitions :
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@CADSTAR

Die Websuche in der Online-Bauteilbibliothek von PCB Libraries erfolgt durch die Eingabe der

Part Number, kann aber durch eine Herstellerauswahl und dem Case Code erganzt
werden. SN74LSO0DBRE4

PCB

< - - * ¥ ABOUT ¥ FOOTPRINT EXPERT ¥ PART ¥ FORUM ¥ DISTRIBUTORS ¥ SALES & SUPPORT
< Libraries
Footprints & 3D Models with Customizable Preferences
Manufacturer: = Texas Instruments v Our component data is in a CAD-neutral format, which the Footprint Expert can

auto/batch-build using IPC-7351 guideline and your own pre-defined preferences!

Part Number:  SN74LS00DBRE4 Access 2 million parts for as little as $0.05 per part via

1, or $1 - $2 per part via POD Cre

Case Code I

gP{'B

(] List Case Codes for manufacturer = R | e .
Buy/EOBSUbscrip PCB Footprint
EXPERT

Results / Page 5 v

; Search POD Request a Part | Download POD Builder |

POD Builder activation instructions

Part not found? Request it now for as little as:

$5 - Enterprise | Download FREE FP Pro
$7 - POD Builder

compare editions
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PCB Footprint Expert - Parts on Demand
’ v // @CAD
O

N

Die Bestimmung des richtigen Bauteils erfolgt genauer, weil nicht nur die Part Number
angezeigt wird.

P.CB - = ¥ ABOUT ¥ FOOTPRINT EXPERT ¥ PARTS ¥ FORUM ¥ DISTRIBUTORS ¥ SALES & SUPPORT
/> Libraries

Das gewunschte Bauteil wird als C
Neutrale FPX-Datei heruntergelad

Footprints & 3D Models with Customizable Preferences

Internet_Libraries » User Designs » PCB_Libraries
2 MILLION+ intelligent footprints & 3D models, easily customizable with your preferences - or simply use the IPC or manufacturer
¢ defaults. You have unprecedented control of your CAD library features with no limit on number of preference files! N -~
Parts on POD must be used with the latest Footprint Expert v2021. ame
&] sn74ls00.pdf
TEXAS INSTRUMENTS SEARCHED FOR PART NUMBER: "SN74LS00DBRE4" m » Texas_Instruments_SN74LSO00DBRE4.fpx

(1 TOTAL PART FOUND)

1 Manufacturer: Texas Instruments = >
a lumber: report issue,
INSTRUMENTS 1 credt

Case Code: DB R-PDSO-G14
Datasheet: Download PDF

Footprint Name: SOP14P65_620X780X200L75X30 ( )

Status: Active
Mounting Type: Surface Mount
Logical Description:
IC, Quad 2-Input Positive-NAND Gates
Physical Description:
Small Outline Pkg (SOP), 0.65 mm pitch; 14 pin, 6.20 mm L X 5.30 mm W X 2.00 mm H body

O
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@CADSTA

Die heruntergeladenen Inhalte konnen in der Software gepruft und ggf. bearbeitet werden.

& Tools 2¥ Parts-On-Demand @ Help

Calculator

urface Mount  {F Through-Hole & Designer

- o Library
File Edit View Utilities

Component Type: Small Qutine Pkg (SOIC, SOP)
X Clear - & Demo
¥ Component Data

Specifications

Options

Pitch (e) 065
Pkg Count

Pins [ 1
Settabstopsfor. (" Nom/Tol " MinMax

Nom -Tol +Tol Min
A | | \
Al | [ [ 005
b 030 | 008 | oo [ o022
D 620 | 030 | 030 | 590
E 780 [ 040 [ o040 [ 740
E1 53 | 030 | 030 | 500
L 075 | 020 | 020 [ 055

Required value
~A= L D ~
t

G+ Add to Library

® Required

Max
200

038
6.50
820
5.60
095

s File Name : D:\CSK_Data\eCADSTAR\Training_2022\Internet_Libraries\User_Designs\PCB_Libraries\Texas_Instruments_SN74LSO0DBRE4.fpx

N EFRL

Footprint Name Case Code Manufacturer Part NU

Ald »

Physical Description

Part Count: 1

- B Footprint

2 Keepout Top ;- O B h e #

Displa  Layer Name Colo
[+ An

¥ PadTop

¥ Pad Inner

¥ Pad Bottom

[¥" Sikscreen Top

¥ Silkscreen Top Label

¥ Assembly Top Label
v Assembly Bottom
¥ Solder Mask Top
[+ Solder Mask Bottom
[+ Paste Mask Top

¥ Paste Mask Bottom
¥ Keepout Top

¥ Keepout Al

¥ Keepoul Bottom

¥ Courtyard

3D Colors
v

Terminal Density Level
Gulwing, SO and QFP, Pitch > 0.50 and <= 0.65 mm
Density Level (Suffix) Nominal (N) |

Courtyard to Body Excess 020
Courtyard to Pad Excess 020
| Toe 020
Heel 0.30
Side 0.02

* SMD Pad Stack Rules

P Denftine Dntinns

[ [+ Pin Numbers

v Component Outiine

¥ Terminal Qutine

¥ Silkscreen Bottom
¥ Assembly Top

Background
Highilight
Grid SpaceX  SpaceY
[0.00

v ¢ 000

w| Pin: X Y: Units : Millimeters | Density Level : Nominal (N) Select Type : Pins

Units : Millimeters  Options Source: DA\CSK_Data\PCB_Libraries\Footprint_Expert_Options\CSK_Options_V03.opt
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PCB Footprint Expert - Ausgabeformate

C @c

\ ©

Die Exportfunktion des Footprints und des dazugehérigen 3D-Models fur insgesamt

mogliche Ausgabeformate:

| eCADSTAR ~| 3D STEP
Altium 4
Cadence ’
CADint

100L75X30N

DesignSpark

isktop\Footprint_Expert\¢

EAGLE
KiCad
McCAD

: Pantheon

: Proteus ST-B
! Pulsonix AL-B
' SoloPCB

| Siemens EDA ’
|

|

|
‘ Dip Trace
|
|

Target 3001! PAREA-B

| ——

» ' CADSTAR

Zuken
Ultiboard (Multisim)
3D STEP Only

D
L AN

CR-5000
_\ CR-8000

O

PCB Libraries Footprint Expert to CAD Translator

|

Translator: eCADSTAR - 3D STEP ¥

Footprint Name ~ [SOP14P65_620X780X200L75X30N
’ [ Option Settings
Qutput Directory  |C:\UsersKluwetasch\Desktop\Footprint_ExpertleCADSTAR

Pad Naming IPC-7351Slle =

| Top Bottom
COND-A COND-B

Internal Elect... | COND-INNER

Solder Mask
Paste Mask
Silkscreen Ou...
Assembly Out...
Courtyard Ou... | COMPAREA-A  |COMPAREA-B
Hole HOLE
Terminal Outli... | SYMBOL-A1

RESIST-A
METAL-A
SYMBOL-A
SYMBOL-A1

RESIST-B
METAL-B

Save My Seftings | Restore My Settings Restore Default Settings |

|C:\Users\KiuwetaschiDesktop\Footprint_ExpertieCADSTAR v || ...

{
Version AP214 v| THleadExtend | 200 = [Mm
=
=
|
=
|

=]
File Externsion |ASTEP | [ Include Suffixin Footprint Names
4 Vertical Axis |Z I
i| Quality High
4 Material Condition IMost "I
Status: Im

O
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@CADSTAR

Die PCB Footprint Expert Software hat alle fur eCADSTAR erforderlichen Daten in einer ZIP-Datei
zusammengefasst. Per Drag & Drop kann die ZIP-Datei in die eCADSTAR Software importiert
werden. Die restlichen Schritte erfolgen automatisch im Hintergrund.

/4 o ]
Internet_Libraries » User_Designs > PCB_Libraries Tﬂ‘f Start Page BJ Library X —

A ) [padstacks

Name .
Parts Footprints Symbols

<. eCADSTAR_SOP14P65_620X780X200L75X30L.zip

<. eCADSTAR_SOP14P65_620X780X200L75X30M.zip ] "orint/Name B ——— ;
=) eCADSTAR_SOP14P65_620X78OX200L7 5X30Nzip —J l‘ 'rJ Library Mapping File: D\CSK_Dat;\eCADST/\R\'ﬁaming\Dehnmun\Mapping\PCB_Librarics\T(aming_eCADSTACR_DW;_PCBL_Sth_Mag.Iibmap .
sn741s00.pdf » A2 Blank | | /‘r ;] '
» Texas_Instruments_SN74LSO0DBRE4.fpx A2 Blank P ’
_Blan - -
ANTC320X160X50L5~ :
+ Kopieren |
BGA78CP80_6X13_100UXTT50XT45B45

26 Zuken proprietary information, forwarding beyond the intended recipient(s) is not permitted © Zuken



. —0

@CADSTAR

Bei erstmaliger Nutzung muss eine Lagenzuweisung zwischen eCADSTAR und dem PCB
Footprint Expert durchgefuhrt werden (Angleichung der Lagenbezeichnung).

. Library Mapping

Library Mapping File: | D:\CSK_Data\eCADSTAR\Training\Definition\Mapping\PCB_Libraries\eCADSTAR_DIY_PCBL_Show_Map.libmap |

Footprint Layer Mapping

v 00O N O A W N =

=
o

[1

12
[13
|14
[15
[16
[17

Y

Source Layer Name
COND-A
COND-INNER
COND-B
RESIST-A
RESIST-B
COMPAREA-A
COMPAREA-B
SYMBOL-A
SYMBOL-A1
METAL-A
METAL-B
HOLE
PROHIBIT_COMPONENT
PROHIBIT_TRACKS
PROHIBIT_VIAS
PROHIBIT_TRACKS_VIAS
PROHIBIT_VIA_HOLE

Layer Type
Conductor
Conductor
Conductor
Solder resist
Solder resist
Component area
Component area
Symbol mark
Symbol mark
Metal mask
Metal mask
Hole
Inhibit
Inhibit
Inhibit
Inhibit
Inhibit

Destination Layer Name
Top_Elec
Inner
Bottom_Elec
Top_Resist
Bottom_Resist
Q
Bottom_Placement

Top_Silk

ITop_Assembly

Top_Paste

Bottom_Paste

Hole
Top_Component_Keepout
Top_Track_Keepout
Top_Via_Keepout

Action
Map to Top_Elec.
Map to Inner.
Map to Bottom_El
Map to Top_Resist
Map to Bottom_Re

Map to Bottom_PI
Map to Top_Silk.
Map to Top_Asser
Map to Top_Paste.
Map to Bottom_P:
Map to Hole.
Map to Top_Comg
Map to Top_Track_
Map to Top_Via_K¢

Bottom_Track_and_Via_Keepc Map to Bottom_Tr

Bottom_Via_Keepout

Map to Bottom_Vi
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. Resolve Library Conflicts ? X
Type Source Name Object Conflict Resolution Destination Name Destination
1 Pad r160_44r11 o r160_44r11
2 Pad r170_54r16 Q r170_54r16
3 Padstack r160_44r11mr170_54 Q r160_44r11mr170_54
# Footprint SOP14P65_620X780X200L75X30L I 'ISOPMPGS_SZOX?SOXZODL? 5X30L
< Create new object } 3
|Map to existing object
Overwrite existing object oK Cancel

Top_Placement
Bottom_Placement

© Zuken




eCADSTAR - Part Erstellung

O

@CADSTAR

Die neue Footprint-Datei kann mit einer Funktion automatisch zu einem Part umgewandelt
werden, woraufhin dieses als neues Partin der eCADSTAR Library zur direkten Weiterverwendung

zur Verfugung steht.

Parts Footprints Symbols

. Library Searcher

Create Parts From Selected Footprints
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Footprint Name Footprint Alternate Pin Count
SOP14
» [SOP14P65_620X780X200L75X30N 14
SOP14P65_620X780X200L75X30M 14
SOP14P65_620X780X200L75X30L 14
SOP14P65_500X640X120L160X35 N 14

Search for: Parts - & B & @ @

Part Class: (All)

Part Name: |[SN74LSO0DBRE4

Attribute Filter
Tolerance
Value

Part Name Description

SN74LSO0DBRE4 IC GATE NAND 4CH 2-INP 14-SSO
SN74LSO0DBRE4_PCBL_L IC GATE NAND 4CH 2-INP 14-SSO
SN74LSO0DBRE4_PCBL_M IC GATE NAND 4CH 2-INP 14-SSO
SN74LSO0DBRE4_PCBL_N IC GATE NAND 4CH 2-INP 14-SSO

© Zuken e N
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Pad Stack Naming Convention

@CADSTAR

Der erste Buchstabe im Pad Stack Namen beschreibt die Form von dem Pad auf den
Aul3enlagen der Leiterplatte. Standardgemald werden kleine Buchstaben verwendet.

— Hinweis: ,b” = Oblongs, weil der Buchstabe , 0 leicht mit der Zahl , 0" verwechselt werden kdnnte.
— Alle IPC-Richtlinien der Naming Conventions stehen kostenlos zum Download zur Verfugung.

PC.7 Den Grundformen werden sechs Buchstaben zugewiesen:
-7351
Pad Stack . C Circular (= Kreis)
Naming . s  Square (= Quadrat)
Convention
- r  Rectangle (= Rechteck)

. b  Oblong (= Langlich)

— Libraries'ltms - d D-Shape (= ein Ende quadratisch & das
— andere Ende rund)
u User defined contour (= UnregelmaRige Form)
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../Naming Convention/IPC-7351-Pad-Stack-Naming-Convention.pdf

O

@CADSTAR

Warmefallen haben 4 Anschlussstege

Warmefallen: Gleiche Grol3e beim Aulendurchmesser (OD) und der Plane-Freistellung
Proportionales Verhaltnis: Pad-Freistellung in einer Plane zum Pad
Proportionales Verhaltnis: Warmefallen-Innendurchmesser (ID), AulBendurchmesser
(OD) und Stege

» Die Lotstoppmaske ist im Mal3stab 1:1 der Pad-Grol3e

» Die Pastenmaske ist im Mal3stab 1:1 der Pad-Gro6l3e (‘;;
» Auf den Innenlagen ist die gleiche Pad-Form, wie auf den Aul3enlagen =
» Die primaren und sekundaren Pads haben die gleiche Grof3e

» Auf den Innenlagen sind die Pad-Formen rund

» Vias (Durchkontaktierungen) sind rund

» Montagebohrungen sind rund

» Unzulassige Zeichen: , ", ;. /\[J().* &% $# @ "=

>

>

>

>
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Kennzeichner fur Pad Stack Namen

Einzel-Kennzeichner

n

nicht-durchkontaktiertes Loch

die Pads der Innenlage sind anders dimensioniert als auf den
Aul3enlagen

Kennbuchstabe, der alleine oder mit anderen Kennbuchstaben fur Pads
auf der gegen-uberliegende Seite von der primaren Layer diese Pads in
der Abmessung dimensioniert

Warmefallenwerte, falls unterschiedlich zum Standard-Padstack

Lotstoppmaske, falls sie sich vom vor-eingestellten 1:1 GrofRenverhaltnis
zum Pad unterscheidet

Lotpaste, falls sie sich vom voreingestellten 1:1 Grol3enverhaltnis zum
Pad unterscheidet

Pad-Freistellung (Anti-Pad),  wenn sich der Wert vom
AuRendurchmesser (OD) der Warmefalle unterscheidet

Verschiebung vom Pad-Nullpunkt
Freizuhaltender Bereich (Keep-out)
Radius fur gerundete rechteckige Pads

Abschragung der Fase bei rechteckigen Pads

ts

SwW

VAS]

mO

mxc

mx0

XC

VS

hn

O

@CADSTAR

Doppel-Kennzeichner

Quadratische Warmefallengrol3e, falls unter-schiedlich zur
Oberseite in Form und Abmessung

Breite des Steges zur Warmefalle

Innenlagenform ist ein Quadrat
(Hinweis: Der Standardwert ist kreisformig)

Kein Lotstoppmasken-Abstand

Gegenuberliegende Lotstoppmaske ist kreisformig

Kein Lotstoppmasken-Abstand auf der
gegenuberliegenden Seite

Gegenuberliegende Seite ist kreisformig
Via mit quadratischem Pad

nicht metallisiertes Loch
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Beispiele fur Pad Stack Namen 1
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- Mewcuws

c150h90 Standard Pad Stack mit rundem Pad 1.50 mm Durchmesser und einem 0.90 mm Loch (ohne zusdtzlichen Kennbuchstaben)
c150h90z140 Auf der Innenlage ist ein Durchmesser von 1.40 mm oder 0.10 mm kleiner als auf den AuRenlagen.
c150h90z140x170 Auf der gegentliberliegenden Seite ist der Durchmesser 1.7 mm oder 0.3 mm groRer.
c150h902140x170m165mx185 Der Durchmesser der Létstoppmasken-Offnung ist um 0.15 mm gréRer als das Pad der AuRenlagen.
c150h902140x170m165mx185y300 Der Durchmesser der Pad-Freistellung (Anti-Pad) = 0.3 mm
¢150h902140x170m165mx185y300t150_180_40 Warmefalle ID = 1.50 mm, OD = 1.80 mm, Stegbreite = 0.40 mm, Pad-Freistellung (Anti-Pad) = 1.80 mm

Imperial units
c60h39 Standard Pad Stack mit rundem Pad, 60 Mil Durchmesser und einem 39 Mil Loch (ohne zusdtzlichen Kennbuchstaben)
c60h39z55 Auf der Innenlage ist der Durchmesser 55 Mil oder 5 Mil kleiner als auf den AuRenlagen.
c60h39255x68 Auf der gegenliberliegenden Seite ist der Durchmesser 68 Mil oder 8 Mil groRer.
c60h39255x68mME6mx72 Der DL.J_rchrr?esser der L(?tstoppmasken—Offnung ist um 8 Mil groRer als auf der oberen Lage und um 12 Mil groRRer als auf der
gegenliberliegenden Seite.
¢60h39z55x68m66mx72y120 Der Durchmesser der Pad-Freistellung (Anti-Pad) = 120 Mil
c60h39255x68m66mx72y120t60_70_16 Warmefallen-1D = 60 Mil, OD 70 Mil, Stegbreite 16 Mil, Pad-Freistellung (Anti-Pad) 120 Mil
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e Pinanzahl folgt der Bauteilfamilienabkiirzung:

. —0

@CADSTAR

Beispiel fur ein SOP: SOP16P65_500X640X120L60X24T340X500

Gull Wing Lead Anschlusslangentoleranz: SOP50P710X120-14NL60

Bei der Naming Convention gilt far alle Funktionen:

Bauteilkorper, Thermal Pad und Anschlussflache

Ballgrid-Grof3e: BGA121C50P11X11_600X600X100NB23

Chip Terminal Leadbreite: CAP320X160x140L50

D
>
> Beispiel fur ein QFP: QFP64P50_1200X1200X100L60X22T800
>
>
>

Der Langenwert steht vor dem Breitenwert, wie z.B.

Ball Gnd Arra\,fs......_______________.....
BGA w/Dual Pitch _.
BGA wiStaggered Plns

Capacitors, Chip, Array, Concave
Capacitors, Chip ...

Capacitors, Dual Flat No—lead

Capacitors, Molded..

Library Capacitors, Polarlzed Molded
Expert Capacitors, Alumlnum Electmlytlc
Footprint Ceramic Flat Packages ...

Naming Column Gnd Array, Clrl:ular Lead
Convention Pillar Column Gnd Array . ..

Crystals (2 leads)...

Crystals, Dual Flat No-lead. .
Crystals, Side Concave ..
Diodes, Chip ...

DIDdES Dual Flat No-lead ..
) S D|odes Molded..

DIDdES Non-polarized Molded
Diodes, MELF

1

Diodes, Side Concave-

1

Diodes, Side Concave, 4 Pln

]

DPAK ..

Capacitors, Chip, Array, Goncave

Capacitors, Polarlzed Ch|p

Capacitors, Polarized, Dual Flat No—l-t-ead -

_.BGA +PinQty. + C or N + P Pitch _ Ball Columns X Ball Rows _ Body Length X Width X Height + B Ball Diameter

EIGA + Pln Qty + C or N + P Col Pitch X Row Pitch _ Ball Columns X Ball Rows _ Body Length X Width X Height + B Ball Diameter
_.BGAS + Pin Qty + C or N + P Pitch _ Ball Columns X Ball Rows _ Body Length X Width X Height + B Ball Diameter

. _.CAPCAV + Pin Qty. + P Pitch _ + Body Length X Width X Height + L Lead Length X Width

________ CAPCAF + Pin Crty +P F’ltl:h + Body Length X Body X Height + L Lead Length X Width
. CAPC + Body Length X Width X Height + L Lead Length
CAPPC + Body Length X Width X Height + L Lead Length

CAPDFN + Body Length X Width X Height + L Lead Length X Width
CAPPDFN + Body Length X Width X Height + L Lead Length X Width
....CAPM + Body Length X Width X Height + L Lead Length X Width
CAPPM + Body Length X Width X Height + L Lead Length X Width
...CAPAE + Base Body Size X Height + L Lead Length X Width
CFP + Pln Oty + P Pltch _ Body Length X Lead Span X Height + L Lead Length X Width
CGA + F’ln Qty. P Pitch _ Pin Columns X Pin Rows _ Body Length X Width X Height + L Diameter
_.PCGA +Pin Oty P Pltch Pin Columns X Pin Rows _ Body Length X Width X Height + L Diameter

. XTAL + Body Length X Width X Height + L Lead Length X Width
_XTALDFN + Body Length X Width X Height + L Lead Length X Width
.. XTALSC + Body Length X Width X Height + L Lead Length

..DIOC + Body Length X Width X Height + L Lead Length

_.DIODFN + Pin Qty Body Length X Width X Height + L Lead Length X Width
. .. DIOM + Body Length X Width X Height + L Lead Length X Width
_DIONC + Body Length X Width X Height + L Lead Length
........... __DIONM + Body Length X Width X Height + L Lead Length X Width
-DIOMELF + Body Length + Diameter + L Lead Length
_DIOSC _ Body Length X Width X Height + L Lead Length

DIDSC4 + P Pitch _ Body Length X Width X Height + L Lead Length
__DPAK + Pin Oty +P Pltch Lead Span X Height + L Lead Length X Width

L = Lead Terminal Toleranz; T = Termal Tab size; X = instead of word , by"” -
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Vergleich: SamacSys und PCB Footprint Expert

Obwohl die fur eine Websuche ublichen Informationen bei beiden Systemen identisch waren,
wurden unterschiedliche Footprints heruntergeladen.

SN74LS0O0DBRE4 - Texas Instruments

i ) i TEXAS Manufacturer: Texas Instrume
(V) Download PCB Footprints and Schematic Symbols - FREE ) l Part Number: SN7ALSO0DBRE4  [report issue]
>\ SN74LS00DBRE4 - Texas Instruments - Image | Symbol | PCB Footprint | 3D Models C 4+ NSTRUMENTS Case Code: DB R-PDSO-G14 fierect
T Ml = Datasheet: Dow { PDF
W 1 ) 14 - : wnload
O —5 1A vCe 5 m Q_GJ Footprint Name: SOP14P65_620X780X200L75X30
(q0] —3 1B 4A —— EEN U ) O
1Y 4B —=— (al Status: Active
; T gf-\ gY 10 . - OI L Mounting Type: Surface Mount
('U s - B A . L0 ] 5 S
;3 © 9 e L Logical Description:
p) 72X 3BIg ch Quad 2-ﬁ\ ut Positive-NAND Gates
—— GND 3Y — ' ks
Physical Description:
Click to zoom Click to zoom Click to view in 30 Small Outline Pkg (SOP), 0.65 mm pitch; 14 pin, 6.20 mm L X 5.30 mm W X 2.00 mm H body
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Part 440LD22-R Part 440LD22-R
von SamacSys von PCB Footprint Expert

o L)
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eCADSTAR Bauteile zwischen Libraries kopieren

\ ©

o/./ @CADS

Parts, Symbols, Footprints und 3D-Modelle konnen von der Internet Library in di

Master Library kopiert werden.

N

Parts  Footprints  Symbols
Part Name Part Type Description Part Class Reference... Footprint Symbol
SN74LSO0DBRE4 General IC GATE NAND 4CH 2-INP 14-SSOP IC SOIC127P780X200-14N SN74LSO0DBRE4
SN74LSO0DBRE4_PCBL_L General IC GATE NAND 4CH 2-INP 14-SSOP IC SOP14P65_620X780X200L75X30L SN74LSO0DBRE4
SN74LSO0DBRE4_PCBL_M General IC GATE NAND 4CH 2-INP 14-SSOP IC SOP14P65_620X780X200L75X30M SN74LSO0DBRE4
» SN74LSO0DBRE4_PCBL_N General IC GATE NAND 4CH 2-INP 14-SSOP IC SOP14P65_620X780X200L75X30N SN74LSO0DBRE4
Parts Footprints ~ Symbols
Part Name Part Type Description .. Reference ... Footprint Symbol
SN*Copy
» |SN74LSO0DBRE4_PCBL_LCopy General IC GATE NAND 4CH 2-INP 14-SSOP IC SOP14P65_620X780X200L75X30L SN74LSO0DBRE4
SN74LSO0DBRE4Copy General IC GATE NAND 4CH 2-INP 14-SSOP IC SOIC127P780X200-14N SN74LSO0DBRE4
SN74LSO0DBRE4_PCBL_MCopy General IC GATE NAND 4CH 2-INP 14-SSOP IC SOP14P65_620X780X200L75X30M  SN74LSO0DBRE4
SN74LSO0DBRE4_PCBL_NCopy General IC GATE NAND 4CH 2-INP 14-SSOP IC SOP14P65_620X780X200L75X30N  SN74LSOODBRE4
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Das Publizieren der Library kann durch das Tool ,Windows Firmenweit” erreicht
werden, welches Verzeichnisse sicher spiegeln und kopieren kann. Die Besonderheit ist,
dass mit nur wenig Code ganze Verzeichnisstrukturen inklusive der
Unterverzeichnisse kopiert werden kdnnen.

— Windows Kommandozeilen-Tools benétigten eine spezielle Befehlssyntax, um bestimmte
Aufgaben erflllen zu kdnnen: robocopy <source> <destination> [<file>[...]] [<options>]

Beispiel um eine eCADSTAR Library erfolgreich zu spiegeln
(Hinweis: Der Parameter /m steht flr das Spiegeln).

robocopy D:\eCADSTAR\Libraries\Library S:\ D:\eCADSTAR\Libraries\Library /m
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